
 

 

 

 

 

下記の日程で会社見学会㈱ディスコ 本社を実

施します。希望者は就職課まで申込み受付をして

下さい。 

記 

㈱ディスコ  １部上場   （06 年度 内定者 2 名） 

ディスコは、『ものづくり』の根幹である“Kiru（切る）・Kezuru（削る）・Migaku（磨く）”を 担

う精密研削切断装置とそれに取り付けて使う精密加工ツールを開発・製造・販売し て

います。みなさんの身近な製品には必ず当社の技術が使われています。  

ここ数年、携帯電話やパソコンは、小型化・多機能化・高性能化が飛躍的に進んでいま

すが、 その技術を支えているのがディスコの技術です。ＨＰ：http：//www.disco.co.jp 

日  時：２月１日（木）１０：００～１２：００まで 

場  所：東京都大田区大森 2 丁目 13－11 

募集人員：３０名（学部不問 ３年生 大学院１年生） 

                

申込受付：1 月 29 日～ 就職課 

       事務室開室時間内 

注：先着順（定員になり次第〆切） 
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